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Ostatnia aktualizacja 20.01.2020r

Podkiadka termoprzewodzaca SP230-SB-2.0 / SP300-SB-2.0 / SP450-SB-2.0 to
innowacyjny, kompozytowy materiat termoprzewodzacy wykonany na bazie zelu
silikonowego i wtdkna szklanego. Dzieki swojej wysokiej przewodnosci cieplnej, izolacyjnosci
i fatwosci uzycia jest stosowany w urzadzeniach elektrycznych i elektronicznych takich jak:
systemy zasilania awaryjnego (UPS), sprzet AGD, elektronika uzytkowa przy odprowadzaniu
energii cieplnej. Charakteryzuje sie ponadto doskonatg odpornoscig mechaniczng na Scieranie
i przebicie oraz odpornoscig ogniowa potwierdzong certyfikatem UL-94 V-0. Na specjalne

zyczenie klienta istnieje mozliwo$¢ wykonania z klejem samoprzylepnym.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Przewodnos¢ cieplna (ASTM D5470)
Twardos¢ (ASTM D2240)

Grubo$¢ (ASTM D374)

Kolor

Gestos¢ (ASTM D792)

Temperatura pracy

Wytrzymatos¢ na rozcigganie (ASTM D412)
Napiecie przebicia (ASTM D149)
Rezystywnos$¢ (ASTM D257)

Wytrzymatos¢ ogniowa (UL-94)

ROZMIAR

Dtugosc
Szerokos¢

2+0,2 [W/m*K]

80 [Shore A]

0,23/ 0,3/ 0,45 [mm]
2061ty

2,9+0,1 [g/cm?3]

-40 do +200 [°C]
>2,5 [MPa]

>4 [kV]

>1%1012 [Q*cm]

V-0

Wg specyfikacji klienta [mm]
Wg specyfikacji klienta [mm]

Powyzsze informacje techniczne sg prezentowane w oparciu o usrednione badania laboratoryjne i nie mogg by¢ uzywane jako wigzace dane techniczne do celdw
projektowych, nie nalezy ich traktowac jako podstawy udzielania gwarancji. Uzytkownik ponosi petng odpowiedzialno$¢ za decyzje o zastosowaniu produktu oraz
za jej montaz. Przed zastosowaniem zaleca sie dokonanie wtasnej oceny produktu uwzgledniajac rodzaj taczonego materiatu, stan jego powierzchni oraz

warunki aplikacji.
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